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真岡 朋光⽒
「AI と半導体材料イノベーション︓ 
          グローバル市場への挑戦と展望」

    ⽇本の半導体産業復活へ !!
   

      
    

2025年 8⽉ 21⽇（⽊） 14:00〜18:00
国際⾼等研究所レクチャーホール
京都府⽊津川市⽊津川台 9 丁⽬ 3 番地

3,000 円
ホームページからお申し込みください
http://www.iias.or.jp/communication/edison

50 名
2025 年
8 ⽉ 19⽇（⽕）

Tel : 0774-73-4000  e-mail : edi-four@iias.or.jp

第50 回

エジソンの会事務局

主催︓公益財団法⼈国際⾼等研究所 
後援︓国⽴研究開発法⼈理化学研究所、公益財団法⼈関⻄⽂化学術研究都市推進機構

 近年、⽇本の半導体産業は再興に向けて、歴史的とも⾔える
転換期を迎えています。特に AI技術の⾶躍的な進展は、かつ
てない規模で半導体需要を押し上げ、最先端技術の開発や供給
網の強化、国際連携の深化など、国家規模での取り組みを加速
させています。
 本会合では、⽇本の半導体戦略を牽引する⿊⽥忠広⽒をお迎
えし、熊本における最新の動きも交えながら、グローバル市場
における半導体戦略とその展望についてご講演いただきます。
また、半導体材料・製造装置分野で世界をリードする企業より
真岡朋光⽒をお招きし、世界市場における⽇本の果たすべき役
割と材料イノベーションがもたらす新たな可能性についてお話
しいただきます。
 ⽇本がグローバルエコシステムの中で、如何に新たな価値と
存在感を発揮し、未来を切り開くための羅針盤を描けるのか、
⽇本を代表するお⼆⼈の登壇者とともに語り合いませんか。

学⽣（⼤学院⽣を含む）は無料 （先着順）

⿊⽥ 忠広⽒
「半導体が創る未来の地図 
   〜阿蘇 9 万年の⾃然と最先端技術の融合を通して〜」
東京⼤学 特別教授 ／ 熊本県⽴⼤学 理事⻑

   〜グローバル競争を勝ち抜く鍵とは〜

   
くろだ  ただひろ

  まおか   ともみつ

エジソンの会けいはんな

どなたでも
参加できます。

情報交換会も

再開しています。

⽇ 時

会 場

参加費

申し込み 締 切

定 員

お問い合わせ

けいはんな学研都市が標榜する「⽴地機関間の連携とそれによる成果の創出」を促進するため、国際⾼等研究所が知的
ハブとしての役割を果たし、⽴地機関の研究者や技術者を中⼼にあらゆる⼈が出⼊り⾃由なコミュニティの形成と、こ
の街ならではの基幹技術・基幹産業の確⽴を⽬指して、2016 年 6 ⽉ 21 ⽇に、けいはんな「エジソンの会」を発⾜しました。

けいはんな「エジソンの会」とは…


